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遊技機向け画像メモリ用フラッシュパッケージに対応した
ICソケットです。

MFP CONNECTOR
0.65mmピッチ／フラッシュパッケージ用ソケット�

パッケージ未装着未装着�

パッケージ装着時装着時�

●接触信頼性構造
●金属スライダーによる保持機構を採用
●専用着脱治具の使用（不正防止）
●誤実装及びフラッシュパッケージ誤装着防止構造
●ダストカバー付きを標準仕様

■一般仕様
●定格電流：0.5A AC・DC

●定格電圧：50V AC・DC

●使用温度範囲：－25℃～＋85℃
（通電時の温度上昇値を含む）

●絶縁抵抗：125MΩ以上
●耐電圧：AC 150V ・1分間
●適合プリント基板厚さ：1.6mm
※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を
参照ください。
※詳細については弊社までお問い合わせください。
※他の基板厚さをご使用の際は弊社までお問い合わせください。
※適合フラッシュパッケージについては弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。
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MFP CONNECTOR

■コネクタ
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■コネクタ（ダストカバー装着状態図）

材　質・表面処理

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金めっき
ハウジング：耐熱性樹脂・UL94V-0
ダストカバー：耐熱性樹脂・UL94V-0
補強タブ：銅合金・銅下地付すずめっき
金属スライダー：ステンレス鋼

形　番
MFP-128SK-1402MB  (C)

個数／箱
60

38.9

29

37

●RoHS対応品
注1）上記製品はダストカバー付きとなります。

ダストカバー無し品については、お問い合わせください。

■パッケージ着脱治具

IT-MFP01

形　番�

EJ-MFP01

パッケージ装着治具�

パッケージ取外し治具�

品　名�
専用着脱治具�




